
大和無線電機株式会社 御中 ご依頼日 年 月 日

１．お客様の連絡先

（　　　　　　 ）　　　　　－ （　　　　　　 ）　　　　　－

２．ご発注内容

×

枚 または シート

年 月 日 年 月 日 着

３．基板仕様

片面 （ ＴＨ・ＮＴＨ ） 両面 （ ＴＨ・ＮＴＨ ） 多層 （ 　　層 ） 層構成指定　有・無

銀 ＴＨ フレキ（ 片面・両面 ） その他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　）

ＦＲ－４・ＣＥＭ－３・ベーク・その他 （ 　　　）・（ ノンハロ対応　有・無　)

☆メーカー指定の場合はメーカー名を記入してください（ ）

t =  （                ） 銅箔厚 １２μ　　１８μ　　３５μ　　７０μ　　その他　　　　μ

両面 ・ 片面 ・ なし ☆色指定（ 部品面　　　　　　　半田面　　　　　　　　　）

両面 ・ 片面 ・ なし ☆色指定（ 部品面　　　　　　　半田面　　　　　　　　　）

両面 ・ 片面 ・ なし 【アンダーレジスト】 両面 ・ 片面 ・ なし

半田コート ・ 耐熱フラックス ・ 水溶性フラックス ・ 鉛フリー ・ その他（　　　　　　　　　）

有 ・ 無 （ 有の場合　　　電解　　　無電解　　　Ｎｉ　　　　μ　　Ａｕ　　　　μ ）

有 ・ 無 （ マーク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

外層最小パターン巾 （ 　　　　　　μ ） 外層最小パターン巾沿面（ 　　　　　　μ ）

内層最小パターン巾 （ 　　　　　　μ ） 内層最小パターン巾沿面（ 　　　　　　μ ）

最小穴径 （ 　　　　　　φ ） 穴数 （ 　　　　　　穴 ）

フライングロープ 有 ・ 無 ＊ Ｖカット 有 （ 　　　　本 ）　無

４．支給ツールの内容

モデム ＭＴ / ＦＤ アートワーク ＦＩＬＭ （       /       着 ）

モデム ＭＴ / ＦＤ テープ なし （       /       着 ）

内 ・ 外形図 穴指示図 ドリルリスト （       /       着 ）

【 層間指定図 】 【 備考および注意事項 】

基 板 種 類

材　質

板 厚

レ ジ ス ト

チ ェ ッ カ ー

シ ル ク

カ ー ボ ン

表 面 処 理

金 メ ッ キ

Ｐ Ｈ Ｏ Ｔ Ｏ

Ｎ Ｃ デ ー タ

図 面

プリント基板

基 板 名 称

ご 発 注 数

ご 発 注 日

納 入 先

Ｕ　Ｌ

内　容

外 形 寸 法

納 期

↑↑↑ ＦＡＸ送付先 ： ０３（３８１４）５２２４  ↑↑↑

製作 ・ 見積り 依頼書

会 社 名

部 署 名

連絡先電話番号

ご 担 当 者 氏 名

連絡先ＦＡＸ番号


